Search for new functional materials by adding carbon into lead-free solder alloys and copper metal by Son Phung Van
Search for new functional materials by adding
carbon into lead-free solder alloys and copper
metal
著者 Son Phung Van
内容記述 Thesis (Ph. D. in Engineering)--University of





























学 位 の 種 類 博　　士（工　　学）
学 位 記 番 号 博　甲　第　5302　号
学位授与年月日 平成 22 年 3 月 25 日
学位授与の要件 学位規則第 4条第 1項該当
審 査 研 究 科 数理物質科学研究科
学位論文題目 Search for new functional materials by adding carbon into lead-free 
solder alloys and copper metal
（炭素添加した鉛フリーはんだ合金および銅の新機能物質の探索）
主　査 筑波大学教授 理学博士 大　嶋　建　一
副　査 筑波大学教授 理学博士 黒　田　眞　司
副　査 筑波大学准教授 工学博士 谷　本　久　典
副　査 筑波大学准教授 工学博士 金　　　煕　榮
【151】
358
審 査 の 結 果 の 要 旨
　現在使用されている無鉛はんだ合金は、融点が高い、濡れ性が悪い、強度、耐久性が劣る、コストが高い、
の欠点が上げられていて、十分に実用化になっていなかった。しかし、本研究での、炭素を合金中に均一に
添加するという新しい考え方により作製した合金はそれらの欠点を改良することに成功し、より広い分野で
の実用化の可能性が見えてきたことは高く評価出来る。今後は、ここで開発された加炭入り無鉛はんだ合金
の実装化試験が十分に行われ、その有用さが証明された後に、産業界で広く使用され、良好な地球環境の保
持に貢献できることを期待する。
　論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するも
のと認める。
